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PCB & SMT智慧製造類產線
1、 活動說明：
經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)以企業需求規格規劃專業工程師考試，期透過考試引導教學，以加速補足產學落差。電路板製程工程師能力鑑定已辦理5梯次，初級累計有1,909人/3,705人次報考，目前有626人獲證，通過考試立即成為相關廠商搶手人才。
為加速協助學校規劃辦理與產業接軌課程，本活動將協助大專校院相關系所教師掌握電路板製程所需之關鍵能力，了解考試重點，俾利成種子師資擴散專業能量。
2、 主辦單位：經濟部工業局、教育部
3、 執行單位：工業技術研究院產業學院經濟部能力鑑定推動小組、龍華科技大學、台灣電路板協會
4、 活動內容(包含三大特色)：
(1) 考試重點內容說明，另有考題精闢解析延伸重要觀念。
(2) 技術原理實務分享，知名業師、真實案例、問題解決分析。
(3) 親臨PCB & SMT智慧製造類產線，見學實際操作，並取得雷雕機及多層板機台操作認證。
(4) 實際參與(iPAS)術科考試規劃提案。
5、 參與對象：
有意開授電路板製程課程之大專院校化學工程學類、材料工程學類相關系所教師。
6、 研習日期、時間與地點：
8/21(二)至8/24(五)，10:00~16:00，地址：桃園市龜山區萬壽路一段300號 龍華科技大學城堡大樓 F211
7、 活動議程：
(1) 教室上課：
	日  期
	時   間
	內          容
	主   講   者

	8/21(二)
	09:30~10:00
	報到與活動啟動說明
	iPAS能力鑑定推動小組
龍華科技大學工學院

	
	10:00~12:00
	【電路板產業概論&考題解析】
1.電路板產業發展
2.電路板產品結構與終端產品功能需求的連結性
3.電路板產業環保使命
	長庚大學工學院
賴朝松院長

	
	12:00~13:00
	午餐
	

	
	13:00~15:30
	【電路板製造概論&考題解析】
1.基本材料組成結構
2.電路板製造流程
3.電路板品質要求
	TPCA張靖霖顧問

	
	15:30~16:00
	電路板製程工程師能力鑑定教學交流(Q&A)
	

	8/22(三)
	10:00~12:00
	-雷射雕刻原理與應用
-雷射雕刻機介紹
	龍華科技大學工學院
陳逸謙 教授

	
	12:00~13:00
	午餐
	

	
	13:00~16:00
	-單面電路設計與製作
-成品線路檢驗
-防焊綠漆處理
	龍華科技大學工學院
陳逸謙 教授

	8/23(四)
	10:00~12:00
	-多層板製作概述
-多層板定位點製作
	龍華科技大學工學院
陳逸謙 教授

	
	12:00~13:00
	午餐
	

	
	13:00~16:00
	-多層板製作
	龍華科技大學工學院
陳逸謙 教授

	8/24(五)
	10:00~12:00
	-(iPAS)術科考試規劃提案與回饋
	TPCA張靖霖顧問

	
	12:00~13:00
	午餐
	

	
	13:00~16:00
	-PCB & SMT 智慧製造類產線實地參訪
-機台使用資格測驗
	龍華科技大學工學院
陳逸謙 教授


8、 活動人數：以25人為限。
9、 費用： 
本研習活動免費，並提供中餐及補助交通費(實報實銷，請保留票根，一周內掛號寄回)，但不提供住宿。
10、 報名截止日期：
即日起至107年8月15日(星期三)17:00止(名額有限，敬請儘速報名，額滿截止)。
11、 報名方式：需全程參與研習活動，並於報名截止日前繳交下列2份文件予聯絡窗口。 
(1) 報名表(附件一)。
(2) 推動電路板製程工程師能力鑑定應用之合作意向書(附件二)。
若報名超過活動人數時，依報名順序與文件備齊完整度高者則具優先參與資格，並於8月
17日(星期五)統一發送「報名成功通知」電子信件。
12、 研習效益：如全程參與可享下列效益
(1) 教師專業，有形呈現：
1. 免費參與初級能力鑑定考試。
2. 成為經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)領域專家及種子師資。
3. 發給研習證書，亦可登錄「公務人員終身學習護照」學習時數20小時，須出席達八成以上。
(2) 資源在手，教學貼近業界：
1. 連結產業實務需求，以強化教學所需。
2. 親臨電路板實驗室，見學實際操作，提供教師零距離之產業科技認知。
3. 獲贈電路板製程工程師能力鑑定參考指引(不對外販售)書籍乙份。
4. 獲贈電路板新進工程師手冊(出版社:台灣電路板協會,價值1800元)乙本。
13、 聯絡窗口：龍華科技大學工學院 杜岳軒先生，02-82093211#5532，love324155@gmail.com。
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報 名 表
*請多利用網路報名，網址詳見：https://goo.gl/QkEi33*
(網路報名與紙本報名表擇一填寫即可)

 (報名請於8月15日(三)17:00前回覆至love324155@gmail.com)
	學校名稱
	

	系所名稱
	

	姓名
	

	職稱
	

	身份證字號
	

	生日(年月日)
	

	手機
	

	E-mail
	

	住址
	

	午餐(請勾選)
	□葷食   □素食(奶蛋素)



備註：
1. 活動備有便餐。
2. 本活動補助交通費(實報實銷，請保留票根，並於活動結束後一周內掛號寄回(310新竹縣竹東鎮中興路4段195號21館200-3室 產業學院齊宇柔小姐收，03-5912890)。
3. 為提升研習活動之效益，請務必全程參與活動。

附件二：推動電路板製程工程師能力鑑定應用之合作意向調查表

	類別
	合作項目
	勾選及填答欄位

	考試面
	報考能力鑑定
	老師報考：*凡參與研習交流之老師報考初級費用全免。
□老師報考107年第二次初級電路板製程工程師能力鑑定(考試日期:12/8)

學生報考：*參與團體報考師生達40人，另有合作方案，並全體師生可免費獲贈能力鑑定參考指引(不對外販售)。
□推動____名學生報考107年初級考試


	訓練面
	開授考前輔導班/學期(年)課程
	□辦理考前輔導課程，年度/月：_________
□辦理學期學分課程，年度/月：__________

	師資面
	協助命題及審題
	□初級命題作業
□初級審題作業
□參與中級前測



5
image1.png
EFSEREATEAEE




image2.png




image3.jpeg
|P7°(S BEDBEEATENERE

Industry Professional Assessment System




